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참가비  

신청방법  
귀사의 참가 제품 , 기술 , 서비스에 따라 참가 전시회를 선택하시어 별첨의 전시회 「참가
신청서」 뒷면의 「 참가 규약」 을 확인하신 후 , 「 참가 신청서」 에 필요사항을 기재하여 운
영사무국으로 송부하여 주십시오 . 참가 신청서를 수리하는대로 청구서를 발행해 드리오
니 , 기재된 기일까지 입금 부탁드립니다 . ( 원칙 회기 전 입금 )

부스 위치의 결정  
전시회 참가자 설명회 개최일 (2018 년 3 월 9 일 ( 금 )

예정 ) 에 부스 위치를 결정합니다 .

부스 형태  

신청 마감  

신청 마감일 2018년 2 월 9 일 ( 금 )

취소 수수료  
참가 신청자의 사정으로 전시회 참가를 취소하는 경우 ( 전부 또는 일부 ) 에는 아래와 같이 취
소 수수료를 받습니다 .

서면으로 취소 통지를 수리한 날 취소 수수료

2018 년 2 월 23 일 ( 돈 ) 까지  부스 요금의 50％

2018 년 2 월 24 일 ( 토 ) 까지  부스 요금의 100％

전자 기기 토탈 솔루션전 공식
Twitter

회사 정보와 신제품 및 신기술을 공유하시지 않겠습니까?

@JPCAShow

전자 기기 토탈 솔루션전 공식 트위터가 개설되었습니다. 

전시회와 업계 정보를 다양하게 보내드릴 예정이오니 꼭 팔

로우하세요.

일정(예정)  
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*1 대상 : WECC 회원

　 (CPCA, EIPC, HKPCA, IPC, IPCA, KPCA, TPCA)

*2 부스 위치 결정 시 , 코너 부스를 선택하실 수 있습니다 .

　※수량이 한정되어 있으므로 서둘러 신청하여 주십시오 .

　※코너 부스를 신청하실 경우 , 개방면은 하기와 같습니다 .

　* 직렬 : 2 면 개방 ( 코너부스 한 개 )

　* 블록 : 3 면 개방 ( 코너부스 두 개 )

※ 코너 부스의 요금은 부스 위치 선택 회의 후, 코너 부스 밖에 남아 있지 않을 경

우 등  결과적으로 코너 부스를 사용할 경우에도 적용됩니다.

※ 도쿄 2020 올림픽 및 패럴림픽 경기 대회 개최가 회장 이용 등에 영향이 있을 것

으로 예상되는 기간(2019년 이후)에는 부스 수 증가로 인한 할인, 각 기업의 신

문 구독자 할인 등 변경 가능성이 있습니다. 미리 양해 바랍니다.

※ 대형 부스 할인에 대한 자세한 내용은 운영 사무국(03-5657-0767)으로

 문의해 주십시오.

해시 태그 '#JS_2018' 을 검색 또는 

트윗해 주시기 바랍니다 .

구 분 1부스/9㎡（세금 포함）

일 반  410,000엔 （442,800엔）

회 원＊1  350,000엔 （378,000엔）

기타 비용

코너 부스 비용 (코너 한 개 당)＊2  15,000엔 （16,200엔）

참고 ) 패키지 부스
합리적인 가격으로 기본 비품을 세팅할 수 있는 패키지 부스가 있습니다 .

※상기 요금은 장식요금이므로 , 참가비도 따로 부과됩니다 . 　
※사양 , 가격은 변동될 수 있습니다 .
※자세한 사항 및 신청 방법은 3 전시회 참가자 설명회에서 안내해 드립니다 .

세트 아이템 1 개 부스 2개 부스

파라펫 일식 일식

카펫 9m2 18m2

회사명 표시 일식 일식

형광등 40W 1개 2개

스포트 라이트 100W 2개 4개

콘센트 100V 한 곳 한 곳

간선 공사 1.3kw 1.6kw

접수 세트 일식 일식

전시대 2개 4대

카탈로그 스탠드 1개 일 식

1 개 부스 /1 면 개방 플랜

81,000 엔

2 개 부스 /1 면 개방 플랜

127,440 엔

（ A）직렬 부스
타입

（ B）블록 부스 타입
(4칸 이상)

（ C）독립 부스 타입
(20칸 이상)

회장 입구

※ 희망하시는 부스 타입 및 코너 부스를 배정하기 어려울 수 있으므로 , 미리 신청해 주시기 바랍니다 .

정면
입구

깊이

참가에 관한 문의 및 신청은 본부사무국 또는 
운영사무국으로
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2017년 실적  

456 개사/ 1,355 부스 43,184 명 11,210 명

주요 방문 기업  

구성 전시회, 참가 대상   

IoT, 자동차 , 로봇 , 의료 , 웨어러블 등을 구현하는 기술 종합 전시회
일렉트로닉스 전시회 중에서도 전문성 , 관심도가 높고 , 국내외에서 수많은 방문객을 맞이하여 ,

활발한 교류와 상담의 장을 마련 , 전시회 참가자 여러분의 비즈니스를 지원합니다 .

주　　최 ： 일반사단법인 일본전자회로공업회 ,일반사단법인 일렉트로닉스 실장학회 ,
일반사단법인 일본로봇공업회

공동주최 ： 전자 디바이스산업신문 (( 주 ) 산업타임즈사 ),전선신문 (( 주 ) 공업통신 )
JTB Communication Design, Inc.

후 　 원 ： 경제산업성 , 독립행정법인 중소기업기반정비기구 관동본부( 이상 예정 )

동시 개최전：ANEX2018 (아시아 부직포 산업 종합 전시회 및 콘퍼런스)
주　　최：아시아 부직포 협회/일본 부직포 협회
출전자수：350회사 （예정）
방문자수：20,000회사 （예정）

해외 협력 : 세 계전자회로업계 단체협의회 (WECC) 가맹 단체

 CPCA( 중국 PCB 협회 ), EIPC( 유럽 PCB 협회 ), HKPCA( 홍콩 PCB 협회 ), 

 IPC( 미국 PCB 협회 ), IPCA( 인도 PCB 협회 ), ELCINA (인도 전자 공업회)
 KPCA( 한국전자회로산업협회 ), TPCA( 대만 PCB 협회 )

● 자 동 차  관 련 ：아이신 세이키, 아사히 덴소, 이치코 공업, 칼소닉칸세이, 게이힌, 고이토 제작소, 스탠리 전기, 스미토모 덴소, 다이하쓰 공업, 덴소, 도카이리카, 도요 덴소, 도요타 자동차,
닛산 자동차, 니혼하쓰조, 파이오니아, 히타치 오토 모티브 시스템즈, 히노 자동차, SUBARU, 혼다 기연공업, 마쓰다, 미쓰비시 자동차 공업, 야자키 부품

● O A  및  로 보 틱 스 ：오므론, 캐논, 사이버다인, 산요 전기, 파나소닉, 파나소닉 스마트 팩토리 솔루션즈, 화낙, 후지 제록스, 미쓰비시 전기, 야스카와 전기, 야마하 발동기, 리코 인더스트리, 리코 재팬

● 정 보 ・ 통 신  관 련 ：애플, 인텔, NHK 미디어 테크놀로지, NTT, NTT 도코모, 오키 전기공업, 한국방송공사(KBS), 교세라, KDDI, 소프트 뱅크, 도쿄 방송 홀딩스(TBS), 일본 IBM, 일본 전기,
일본 마이크로 소프트, 파나소닉, 히타치 제작소, Huawei, 후지쿠라, 후지쓰, 무라타 제작소

● A V ・ 가 전  관 련 ：LG전자, 카시오 계산기, 캐논, Samsung Electronics, 샤프, 소니, 소니 글로벌 매뉴팩처링&오퍼레이션즈, 소니 세미컨덕터 솔루션즈, 니콘, 파이오니아, 파나소닉, 후지쓰 제너럴,
야마하, 롤랜드

● 의 료 기 기  관 련 ：올림푸스, Siemens, 시마즈 제작소, 시라카와 올림푸스, 데루모, 도시바 메디컬 시스템즈, 히타치 하이테크놀로지, 히타치 헬스케어 매뉴팩처링, 마크 전자, 모리타 도쿄 제작소

● 반도체 디바이스 관련 ：인텔, 캐논, 삼성전자, SCREEN 홀딩스, 소니, TDK, 도쿄 일렉트론, 도시바 메모리, 니콘, 히타치 하이테크놀로지즈, 후지쓰 세미컨덕터, 마이크론 재팬, 르네사스 일렉트로닉스, 로옴

● 항 공 ・ 우 주  관 련 ：NEC 스페이스 테크놀로지, JAXA(우주항공연구개발기구), 신포니아 테크놀로지, 일본 아비오니크스, 일본 전기, 파나소닉, 미쓰비시 중공업, 미쓰비시 전기   

● 기 타 ：해상 자위대, 육상 자위대

● 전 자 회 로 기 판 ：어드반테스트, 이스턴, 이비덴, 에루나, 교에이 산업, 교샤, 교세라, 교덴, 시라이 전자공업, 신코 제작소, 신코 전기공업, 스미토모 덴코 프린트 서킷, 다이쇼 전자, 닛토 덴코, 일본 CMK,
일본 멕트론, 파나소닉, 히타치카세이, 후지쿠라, 후지쓰 인터커넥트 테크놀로지즈, 메이코, 야마시타 머티어리얼, 리쇼 공업

Smart Sensing 2018
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IoT 대응 반도체 및 회로 기판전

유기 디바이스 종합전

고밀도 구현 기술전자회로기술 전자 부품 구현기 신규 회로 형성 기술 전기 및 광접속 기술 센서 기술

유기 디바이스 종합전

탑재제조

연결

확장

2017.9.20현재 

•98% 의 기업이 참가한 성과가 있다고 응답 (참가자 설문 조사 결과)

•90% 이상의 방문객들이 다음 방문을 예정 (방문객 설문 조사 결과)

•202건의 신제품 및 신기술을 전시회에서 발표

전시회 레이아웃안 

참가자 프레젠테이션무료

부스 전시와 더불어 세미나 회장(전시회장 내)에서 참가

자는 무료로 신제품 및 신기술을 홍보하실 수 있습니다. 

● 1타임 30분

● 발표용 기기 완비

● 세미나 접수 직원 배치

※ 강연 날짜는 신청 선착순대로 정해집니다.

프레스 센터 활용

전시회 기간에 프레스 센터를 설치합니다!!

● 신제품 및 서비스에 대한 보도용 발표 장소로 활용해 주십시

오. (각 기업당 10분 정도 예상)

● 보도 자료 배포 가능

※ 일정은 참가자 설명회(3/9)에서 안내해드립니다.

무료

전자기기토탈 솔루션전시회에서

참가 규모 방문객 수 세미나 청강자 수


